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                上個月底英特爾舉行商業專業日Intel Pro Day 2026，在這場聚焦企業個人電腦解決方案的產品發表會上，不僅展示2月推出的工作站處理器Xeon 600，也包含搭載vPro平臺的商用PC處理器Intel Core Ultra系列3，令人意外的是，此次也宣布專業繪圖處理器Arc Pro系列擴展更多產品選擇，提供更強大與超值的運算效能，因應內容創作、工程設計類型工作負載，以及AI推論處理需求。英特爾表示，這批新機型能針對多個使用者與代理人的AI工作負載，提供最佳效能，而且能橫跨工作者與邊緣運算平臺，提供更理想的性價比選擇。

此次Arc Pro系列新增兩款機型，英特爾先推出B70，從3月25日開始供貨，市面上將有採用英特爾與多家合作廠商品牌的產品，像是華擎科技（ASRock）、撼與科技（Sparkle Computer），英特爾B70的建議售價為949美元起，在此同時，伺服器與邊緣運算設備廠商Supermicro也在SYS-212B-FN2T這款邊緣運算伺服器，將Intel Arc Pro B70列入可搭配的GPU產品。

另一款B65預計4月中供貨，也將經由英特爾合作廠商推出產品，華擎和撼與都已在網站公開這批GPU的資訊。

相較於去年推出的Intel Arc Pro B60與B50，今年最新發表的Intel Arc Pro B70與B65同樣導入Xe2-HPG架構，製程也採用TSMC N5，搭配的記憶體是GDDR6，但提供更多GPU核心（B70內建32顆Xe2，B65與B60均為20顆Xe2，B50為16顆Xe2），以及更大容量的GPU記憶體（B70與B65均內建32 GB，B60為24 GB，B50為16 GB）。

在運算效能的突破上，英特爾揭露B70的INT8整數運算可達到367 TOPS，B65為197 TOPS，

稍早（今年2月底）該公司公布B70的測試比較結果，將配置24 GB GDDR7記憶體的Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell列為基準。在Llama 3.1 8B模型的測試中，搭配B70的工作站系統可提供2.2倍的脈絡處理長度（context window）；

而在Ministral-8B-Instruct-2410模型的多人或多AI代理工作負載，反應速度領先幅度達到6.2倍。

而在性價比的效益上，Intel Arc Pro B70提供1.6倍至2倍單位運算效能。以成本來看，Intel Arc Pro B70的價格定為949美元，Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell收集8大通路的售價，平均價格定為1,775.94美元；在英特爾的測試環境當中，設置單GPU、雙GPU、四GPU的系統，執行多個大型語言模型，分別是Llama-3.1-8B與Qwen3-8B、Mistral-Small-24B，以及DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B。

在4月初公布的MLPerf Inference v6.0效能測試結果中，英特爾也提交並被列入搭配4張Intel Arc Pro B70、B60、B50的系統運算效能，同樣執行OpenAI gpt-oss-120b的模型，若以搭配B60的系統為基準，搭配B70的系統推論效能可達到1.8倍。英特爾也透露與其他競爭GPU產品相比，Intel Arc Pro B70足以處理更大的AI模型與多GPU組態系統的脈絡長度，能在執行大型AI模型時，提供1.6倍的KV快取容量。

產品資訊

Intel Arc Pro B65與B70

●原廠：Intel

●建議售價：B70為949 美元起，AIB合作夥伴版本的價格依最終產品配置而有所不同，B65

●GPU架構：Intel Xe2

●GPU晶片製程：TSMC N5

●GPU核心：B70內建32個Xe2-HPG核心、8個渲染切片、32個光線追蹤單元、256個XMX引擎、256個Xe向量引擎；B65內建20個Xe2-HPG核心、5個渲染切片、20個光線追蹤單元、160個XMX引擎、160個Xe向量引擎

●GPU運算效能：B70的FP32浮點運算為22.94 TFLOPS，INT8整數運算為367 TOPS；B65的FP32浮點運算為12.28 TFLOPS，INT8整數運算為197 TOPS

●I/O介面：PCIe 5.0 x16

●內建記憶體容量：GDDR6，B70與B65均為32 GB

●記憶體頻寬：B70與B65均為608 GB/s

●外觀尺寸：B70與B65均為雙槽

●DisplayPort埠：B70與B65均配備4個2.1版DisplayPort

●耗電量：B70為230瓦，B65為200瓦

●支援API：B70與B65均支援DirectX 12 Ultimate，B70支援OpenGL 4.6、OpenCL 3.0、Vulkan 1.3、OpenVINO

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商】
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